
Title (en)
Process for producing coatings on zinc.

Title (de)
Verfahren zur Erzeugung von Überzügen auf Zink.

Title (fr)
Procédé pour effectuer un revêtement sur du zinc.

Publication
EP 0355525 A1 19900228 (DE)

Application
EP 89114427 A 19890804

Priority
JP 19937088 A 19880810

Abstract (en)
[origin: GB2221698A] Zinc-base plated steel is treated with an aqueous composition containing 200ppm Ni<2+> and NH3 in a molar amount of at
least 6 times the amount of Ni<2+> and having a pH of less than 11.0 to provide a coating of Ni or Ni compound, prior to phosphating to improve the
corrosion resistance. The Ni<2+> is preferably present in an amount of less than 100g/l and the NH3 is preferably present in an amount of less than
300g/l. Particularly preferred amounts of Ni<2+> and NH3 are 5-50g/l and 10-100g/l respectively. The composition may be applied by dipping or
spraying, or alternatively the composition may be applied by an electrolytic treatment method. The coated surface may be subsequently conversion
coated, preferably by phosphating, or painted.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Erzeugung von haftfesten, gut phosphatierbaren Überzügen aus Nickel und/oder Nickelverbindungen auf Oberflächen von
Zink oder Zinklegierungen arbeitet man mit einer Lösung, die mindestens 20 ppm Ni²<+>-Ionen und pro Mol Nickel mindestens die 6-fache molare
Menge NH3 enthält und einen pH-Wert kleiner als 11 aufweist. Verzugsweise kommen Lösungen mit einem Gehalt von 5 bis 50 g/l Ni²<+>-Ionen
und 10 bis 100g/l NH3, die bei einer Temperatur im Bereich von Raumtemperatur bis 50°C appliziert wurden, zum Einsatz.
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